
LCK - TF - 110  HXXX  09 - W    L     G

连晟欣
LCK

 产品类别

TF:MICRO SD

SD:SD卡座

 产品流水料号识别码

 产品高度
H23：2.3MM

电镀规格
G：gold flash
G1：1U
G3：3U

（以此推类）
包装方式

L：圆盘

 有柱无柱

 Y：有柱

 W：无柱

 产品PIN位
09：9PIN
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注解

素材要求：

胶芯 防火等级：
颜色 黑色；

端子 ，

外壳 ，
电镀要求

端子 接触区镀金 ，焊脚区域镀雾

锡 ～ ，全部区域电镀镍底

电气性能要求：

额定电流 额定电压
耐压交流电压最小

绝缘电阻最小 欧姆

接触电阻最大 毫欧
环境性能要求

使用环境 摄氏度～ 摄氏度

部件耐热焊接温度符合 摄氏度
～ 秒， 摄 氏度 秒要求

为 重点量测尺寸

为 量测尺寸
部件符合

料 号规 格
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